() KILENCE

Pates thermique 1,5g / 3g

La pate thermique de Xilence offre une conductivité
ther-mique trés haute et ainsi assure un échange de
chaleur trés efficace et un refroidissement efficace de
la CPU. La pate fonctionne de facgon fiable aux
températures entre -30 jusqu'a +280°C.

HPTRXS The

Données Techniques

tube avec 1,5¢g tube avec 3g
Viscosité 73 CPS 73 CPS
Conductivité thermique >5.15 W/m-K >5.15 W/m-K
Résistance thermique <0.201°C in2/W <0.201°C in2/W
Constante diélectrique A >5.1 >5.1
Température de fonctionnement -30 — +280°C -30 — +280°C
Dimensions 15 x 110 x 25mm 10 x 120 x 20mm
Spatule inclus inclus

Données Logistiques

Référence fabricant XPTP XPTP.X5
Numéro d‘article XZ018 XZ019
EAN Barcode 4044953501067 4044953501074

RoHS F
m/u FC
COMPLIANT Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés resp-ec tives.

Sauf erreur. Sujet a changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.
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